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备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

1、验收标准 

航天板按QJ831B-2011（多层）或QJ201B-2012（单、双面）；其他默认按GJB362C-2021；
2、字符、阻焊

阻焊颜色：亮绿。
字符颜色：白色。（热固型）（字符只能采用丝印方式）
3、表面工艺

插头涂镀层无要求时，默认有铅喷锡。铅锡合金焊料涂层采用有铅喷锡，全板金采用电镀工艺，不能采用沉金。
4、Mark点
板内含SMT盘时，板内无mark点时，按内部尺寸增加MARK点。
5、工艺边
尺寸小于90*50时，采用SET拼版，拼板尺寸单边不小于100*60mm、工艺边5mm
2）当存在器件距离板边缘≤3mm时，每边加5mm工艺边；
6、标记

在元件面左上角或右上角空白区丝印公司LOGO和内部追溯码，不允许蚀刻制作。
7、板材和PP片
变更需通知客户确认后才可使用。
8、层数大于2层出货报告
孔电阻测试报告（针对板内有金属化孔）
b、介质耐电压测试报告（本项待沟通）
c、金相切片检测报告（多层板）
d、阻抗测试报告（有阻抗时）
e、可焊性测试报告
f、热应力检测报告（GJB验收标准时可不勾选，在切片报告中已提及；IPC/QJ需要勾选）
g、耐溶剂测试报告
h、单、双面板出货报告
i、孔电阻测试报告（针对板内有金属化孔）
10、二维码
每板需喷涂二维码（格式与客户确认）。
11、图号（针对新单和NOPE单）
客户要求板面印图号/文件名时，按系统的客户型号，优先在顶层字符印加工说明文件中的“文件名-版本",两者中间用“-”连接。示例：文件名为LB7.829.2353，版本为E时，板内印：LB7.829.2353-E。 
预审部分： 

CAM部分： 

MI部分： 

1、外层蚀刻、功能检查备注：外层不允许补线。

2、字符只能采用丝印方式

